
技术参数            

PA-1系列多边形传导冷却

半导体激光器阵列

 

应用

激光泵浦

激光照明

激光加工

科学研究

    PA-1系列多边形传导冷却半导体激光器阵列是杏林睿光开发的在高

温（60℃）下使用的高峰值功率产品。PA-1由6组叠阵六边形排布组成，

单组1-4个巴条，单巴条功率100W/200W。其它波长、封装形式可接受定

制。

 

主要功能特点            

◆ 

◆

◆

◆

硬焊料封装

高温应用

高峰值功率

高可靠性
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单位：mm机械尺寸图

DANGER

CLASSFIED PER IEC 60825-1:2014

 CLASS 4 LASER RADIATION 

WHEN OPEN AVOID EYE OR 

SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
VISIBLE AND/OR INVISIBLE 

LASER RADIATION 
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